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Rozbudowa komputera 




HP Compaq 6x2000, model w obudowie typu Microtower 

Cechy komputera utatwiajqce rozbudowe 
i serwisowanie 

Budowa komputera typu Microtower ulatwia jego rozbudowe 
i serwisowanie. Do przeprowadzenia wiekszosci procedur 
instalacyjnych opisanych w tym rozdziale nie sa. wymagane zadne 
narzedzia. 
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Rozbudowa komputera 



Ostrzezenia i przestrogi 

Przed przystapieniem do rozbudowy komputera nalezy uwaznie 
przeczytac wszystkie instrukcje, przestrogi i ostrzezenia zawarte w tej 
publikacji. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko porazenia prqdem lub 
poparzenia, przed dotknieciem elementow wewnetrznych komputera 
nalezy sprawdzic, czy wtyczka kabla zasilajqcego zostala wyjeta 
z gniazda sieci elektrycznej oraz nalezy odczekac, az wewnetrzne 
elementy komputera ochlodzq sie. 



AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko porazenia prqdem, pozaru albo 
uszkodzenia urzqdzenia, nie nalezy podlqczac ztqczy 
telekomunikacyjnych/telefonicznych do gniazda karty sieciowej (NIC). 



APRZESTROGA: Wytadowania elektrostatyczne mogq uszkodzic 
elektroniczne elementy komputera lub jego urzqdzenia dodatkowe. Przed 
przystqpieniem do wykonywania opisanych ponizej czynnosci nalezy 
pozbyc sie nagromadzonych tadunkow elektrostatycznych, dotykajqc 
uziemionego obiektu metalowego. Wiecej informacji na ten temat mozna 
uzyskac w rozdziale 4, „Wytadowania elektrostatyczne". 



APRZESTROGA: Przed zdjeciem pokrywy komputera nalezy sprawdzic, 
czy komputer jest wytqczony i wtyczka kabla zasilajqcego jest wyjeta 
z gniazda sieci elektrycznej. 



Zdejmowanie panelu dost^pu i pokrywy 
przedniej 

1 . Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wyiqcz wszystkie podlaczone do niego 
urzqdzenia zewnetrzne. 

2. Odlqcz kabel zasilajqcy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera, a nastepnie odlacz wszystkie urzqdzenia zewnetrzne. 
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Rozbudowa komputera 



3. Usuri dwa wkrety mocujace panel dostepu do podstawy 

montazowej komputera. Niektore panele dostepu zamocowane 
przy uzyciu srub radelkowanych z zabezpieczeniem przed 
wypadnieciem. 



Aby rozbudowac pamiec lub zainstalowac karte rozszerzeri, nalezy 
zdjac prawy panel dostepu. 

Aby wymienic naped, nalezy zdjac lewy panel dostepu. 



4. Przesuri panel dostepu do tylu o okolo 2,5 cm, a nastepnie zdejmij 
go z komputera. 




Zdejmowanie paneli dostepu komputera 

Aby zalozyc panel dostepu, nalezy wykonac powyzsze czynnosci 
w odwrotnej kolejnosci. 



Panele dostepu (lewy i prawy) sa. identyczne. Jeden z paneli jest 
wyposazony w sruby radelkowane z zabezpieczeniem przed 
wypadnieciem, ktore mozna wyjmowac, odkrecajac je. 
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Rozbudowa komputera 



5. Aby zdjac pokrywe przedniq, chwyc od dolu (pod najnizszym 
otworem wentylacyjnym), a nastepnie pociagnij do siebie i do 
gory w celu odlaczenia jej od podstawy montazowej. 




Zdejmowanie pokrywy przedniej 

Aby zainstalowac pokrywy przedniq, wloz dwa zatrzaski do 
odpowiednich otworow w podstawie montazowej, a nastepnie pchnij 
pokrywe, tak aby zostala prawidlowo zamocowana. 



Zakladajac ponownie pokrywe przedniq, nalezy pamietac, 

aby najpierw prawidlowo wyrownac gorna^ krawedz pokrywy z gornq 

czesciq podstawy montazowej. 
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Zdejmowanie przednich oslony nap$dow 

1. Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do niego 
urzadzenia zewnetrzne. 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera, a nastepnie odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

3. Zdejmij panel dostepu komputera. 

4. Zdejmij pokrywe przedniq. 

Zaslepka napedu 5,25-calowego 

Nalezy nacisnac jednq z wypustek mocujacych wewnatrz pokrywy 
w kierunku krawedzi zewnetrznej, aby zwolnic zaslepke^ W tym 
samym czasie nalezy pociqgnac zaslepke do wewnatrz w celu zdjecia 
jej z pokrywy 




Zdejmowanie zaslepki napedu 

Aby zainstalowac zaslepke napedu, nalezy wykonac powyzsze 
czynnosci w odwrotnej kolejnosci. 
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Rozbudowa komputera 



Zaslepka nap$du dyskietek 



W zaleznosci od konfiguracji komputera w miejscu tym moze sie 
znajdowac oslona wneki. W pustej wnece mozna zainstalowac 
dowolne urzadzenie 3,5-calowe (np. naped dyskietek, dysk twardy 
lub naped Zip). 



Nalezy pociagnac prawq wypustke mocujacq w kierunku srodka 
pokrywy glownej. W tym samym czasie nalezy pociagnac zaslepke 
do wewnatrz w celu zdjecia jej z pokrywy 




Zdejmowanie zaslepki nap$du 

Aby zainstalowac zaslepke napedu dyskietek, nalezy wykonac 
powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci. 
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Instalowanie dodatkowej pamieci 

Komputer jest wyposazony w synchronicznq pamiec dynamiczna^ 
o dostepie swobodnym, o podwojnej szybkosci przesylania danych 
(DDR-SDRAM), w modulach w obudowie dwurzedowej (DIMM). 

Moduty DIMM 

W gniazdach pamieci na plycie glownej mozna instalowac 
standardowe moduly DIMM. W gniazdach tych znajduje sie 
przynajmniej jeden fabrycznie zainstalowany modul. Aby osiagnac 
maksymalnq efektywnosc systemu pamieci, konieczna moze bye 
wymiana fabrycznie zainstalowanego modulu DIMM na modul 
o wyzszej pojemnosci. 

Na plycie glownej mozna zainstalowac moduly pamieci o lacznej 
pojemnosci do 4 GB, dzialajace w trybie jednokanalowym lub 
dwukanalowym. 



Wiecej informacji o trybie jednokanalowym i dwukanalowym mozna 
znalezc w czesci „Tryby jedno- i dwukanalowe" na stronie 8. 



Moduly DIMM typu DDR-SDRAM 

Aby system funkcjonowal prawidlowo w przypadku obslugi 
modulow DDR-SDRAM DIMM, nalezy uzywac nastepuj^cych 
modulow DIMM: 

■ wyposazonych w standardowe zlacza 184-stykowe; 

■ niebuforowanych i zgodnych ze specyfikacjq PC2100 266 MHz, 
PC2700 333 MHz lub PC3200 400 MHz; 

■ 2,5-voltowych modulow DDR-SDRAM DIMM. 
Moduly DDR-SDRAM DIMM musza. tez: 

■ obslugiwac parametr opoznienia CAS Latency 
2, 2,5 lub 3 (CL = 2, CL = 2,5 lub CL = 3); 

■ zawierac obowiazujace informacje dotyczace szeregowych metod 
wykrywania pamieci (SPD), opublikowane przez 
organizacje JEDEC. 



Instrukcja obslugi sprz$tu 



1-7 



Rozbudowa komputera 



Dodatkowo komputer obsluguje: 

■ moduly pamieci bez funkcji kontroli i korygowania bledow 
o pojemnosci 128, 256 i 512 megabitow; 

■ jednostronne i dwustronne moduly DIMM; 

■ moduly DIMM zbudowane z 8 lub 16 ukladow DDR; moduly 
DIMM zbudowane z 4 ukladow SDRAM nie sa. obslugiwane. 

Maksymalna szybkosc dzialania zalezy zarowno od procesora, 
jak i od typu uzywanej pamieci. Optymalna kombinacja zostala 
przedstawiona w ponizszej tabeli. 



Maksymalna czestotliwosc taktowania magistrali (MHz) 


Czestotliwosc 
taktowania 
procesora (MHz) 


DDR266 
DIMM 


DDR333 
DIMM 


DDR400 
DIMM 


400 


266 


266 


266 


533 


266 


333 


333 


800 


266 


320 


400 




System nie uruchomi sie, jezeli zostanq zainstalowane 
nieobslugiwane moduly DIMM. 



Try by jedno- i dwukanatowe 

W przypadku komputerow HP Compaq dx2000 w obudowie 
Microtower system automatycznie przelacza sie na prace w trybie 
jednokanalowym lub dwukanalowym - w zaleznosci od sposobu 
zainstalowania modulow DIMM. 

■ W trybie jednokanalowym maksymalna szybkosc dzialania jest 
okreslona przez szybkosc najwolniejszego modulu DIMM 
w systemic Jezeli na przyklad w systemie zostanie zainstalowany 
modul DIMM o szybkosci 266 MHz i modul DIMM o szybkosci 
333 MHz, system bedzie pracowac z szybkosci^ 266 MHz. 
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■ W trybie dwukanalowym wszystkie moduly DIMM musza^ bye 
identyczne. Moduly DIMM w gniazdach J23 i J24 oraz gniazdach 
J25 i J28 musza^ bye identyczne. Dlatego gdy w gniezdzie J23 
zainstalowany jest juz modul DIMM i do systemu dodawany jest 
drugi modul DIMM, zalecane jest zainstalowanie identycznego 
modulu DIMM w gniezdzie J25. Jezeli moduly DIMM sa. 
instalowane we wszystkich czterech gniazdach, w kazdym z nich 
nalezy uzyc identycznego modulu DIMM. W przeciwnym razie 
system nie b§dzie dzialac w trybie dwukanalowym. 

Na plycie glownej komputera HP Compaq dx2000 w obudowie typu 
Microtower znajdujq si? cztery gniazda DIMM dzialajace w trybie 
jednokanalowym lub dwukanalowym (po dwa gniazda na kanal). 
Gniazda te sa. oznaczone symbolami J23, J24, J25 i J28. Gniazda J23 
i J24 dzialajq w kanale pami^ci A, natomiast gniazda J25 i J28 - 
w kanale pamieci B. 

Instalowanie modutow pamieci 



APRZESTROGA: Gniazda modulow pamieci majq styki pokryte ztotem. 
Aby zapobiec korozji i/lub utlenianiu, bedqeych wynikiem stykania sie 
roznych metali, do rozbudowy pamieci nalezy uzywac modutow ze 
zlotymi stykami. 



APRZESTROGA: Wyladowania elektrostatyczne mogq uszkodzic 
elektroniczne elementy komputera lub karty dodatkowe. Przed 
przystqpieniem do wykonywania opisanych ponizej czynnosci nalezy 
pozbyc sie nagromadzonych tadunkow elektrostatycznych, dotykajqc 
uziemionego obiektu metalowego. Wiecej informacji na ten temat mozna 
uzyskac w rozdziale 4, „Wytadowania elektrostatyczne". 



APRZESTROGA: Instalujqc modul pamieci, nie nalezy dotykac jego 
stykow. W przeciwnym razie mogq one ulec uszkodzeniu. 



1 . Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastejmie wylacz wszystkie podlaczone do niego 
urzadzenia zewn^trzne. 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera, a nast^pnie odlacz wszystkie urzadzenia zewn^trzne. 
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Rozbudowa komputera 



Jezeli we wnece 5 znajduje sie dysk twardy, przed wyjeciem modulu 
pamieci nalezy wyjac dolna^ klatke napedu. 



3. Zdejmij prawy panel dostepu. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgledu na ryzyko poparzenia, przed dotknieciem 
podzespolow komputera nalezy poczekac na obnizenie ich temperatury. 



4. Poloz komputer na boku (ulatwi to dostep do jego elementow 
wewnetrznych). 

5. Otworz oba zatrzaski gniazda O, a nastepnie wloz modul do 
gniazda ©. Instaluj moduly, rozpoczynajac od gniazda lezacego 
najblizej juz zainstalowanego modulu i kontynuujac zgodnie 

z numeracj^ gniazd. 




Instalowanie moduiu pamieci 



Moduly pamieci sa. skonstruowane w ten sposob, ze mozliwe jest ich 
zainstalowanie tylko w jednej pozycji. Dopasuj wyciecie w module 
do wypustki w gniezdzie pamieci. 



6. Nastepnie nalezy wcisnac modul do gniazda, az zostanie 
calkowicie i prawidlowo osadzony. Sprawdz, czy zatrzaski sa. 
zamkniete ©. 
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7. Powtorz czynnosci z punktow od 5 do 6 dla wszystkich modulow, 
ktore maja^ zostac zainstalowane. 

Aby ponownie zlozyc komputer, nalezy wykonac powyzsze 
czynnosci w odwrotnej kolejnosci. 

Instalowanie karty rozszerzeh 

1. Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do niego 
urzadzenia zewnetrzne. 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera, a nastepnie odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

3. Zdejmij prawy panel dostepu. 

4. Poloz komputer na boku (ulatwi to dostep do jego elementow 
wewnetrznych). 

Jesli instalujesz karte rozszerzen w pustym gniezdzie, przejdz do 
punktu 10. 

5. Aby wyjac karte rozszerzen, odlacz wszystkie podlaczone do 
niej kable. 

6. Odkrec wkret znajdujqcy si? u gory gniazda. 

7. Trzymajac karte za obie krawedzie, ostroznie porusz niq do 
przodu i do tylu, az jej zlacza odblokujq sie z gniazda. Uwazaj, 
aby nie porysowac karty innymi elementami komputera. 

8. Umiesc karte w opakowaniu antystatycznym. 

9. Zainstaluj nowq karte rozszerzen lub zaloz oslone, aby zakryc 
gniazdo. 

APRZESTROGA: Po wyj^ciu karty rozszerzen nalezy na jej miejsce 
wlozyc nowq karte lub oslonic otwarte gniazdo (metalowq oslonq lub 
kawalkiem tasmy izolacy|ne|), aby podczas pracy wewnetrzne 
podzespoly byly dobrze wentylowane. 
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Jesli nie instalujesz dodatkowej karty rozszerzen, przejdz do punktu 12. 

10. Zdejmij oslone gniazda rozszerzen. 

11. Wsuri karte rozszerzen do gniazda i mocno wcisnij na miejsce. 



i 




Instalowanie karty rozszerzen 

Instalujac karte rozszerzen, nalezy wcisnac w taki sposob, aby caly 
styk zostal prawidlowo osadzony w gniezdzie. 

12. Zainstaluj wkret w gornej czesci gniazda rozszerzen, aby jeszcze 
bardziej zamocowac karte do podstawy montazowej. 

13. Zaloz panel dostepu komputera. 

14. W razie potrzeby podlacz do zainstalowanej karty kable 
zewnetrzne. 

W razie potrzeby skonfiguruj ponownie komputer. 
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Wyjmowanie lub rozbudowa nap$dow 

W komputerze zainstalowanych moze bye jednoczesnie piec 
nap^dow (w roznych konfiguracjach). 

W tej cz^sci zawarte sa. procedury wymiany lub rozbudowy nap^dow 
pami^ci masowej. Do odkr^cania i instalowania wkr^tow 
prowadzacych nap^du nalezy uzywac srubokretu Torx T-15. 

APRZESTROGA: Przed wyjeciem dysku twardego nalezy utworzyc kopie 
zapasowe plikow osobistych, umieszczajqc je na zewnetrznym 
urzqdzeniu pamieci masowej. Niezastosowanie sie do tego zalecenia 
moze doprowadzic do utraty danych. Po wymianie glownego dysku 
twardego konieczne bedzie uruchomienie dysku CD Restore Plus! w celu 
zaladowania plikow zainstalowanych fabrycznie przez firme Compaq. 
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Potozenie nap^dow 




Potozenie napfdow 
Opis Opis 

O © 5,25-calowa wneka na napedy opcjonalne* 

© wneka 3,5-calowa (na ilustracji przedstawiono naped 
dyskietek o pojemnosci 1,44 MB)** 

0 © 3,5-calowa, standardowa wewnetrzna wneka dysku 
twardego 

*Napedem opcjonalnym moze bye naped CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD-R/RW lub polqczony naped CD-RW/DVD. 

**W zaleznosci od konfiguracji komputera w miejscu tym moze 
sie znajdowac oslona wneki. W pustej wnece mozna 
zainstalowac dowolne urzqdzenie 3,5-calowe (np. naped 
dyskietek, dysk twardy lub naped Zip). 
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Wyjmowanie napedu 5,25-calowego 

1 . Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do niego 
urzadzenia zewnetrzne. 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera, a nastepnie odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

3. Zdejmij oba panele dostepu (prawy i lewy). 

4. Zdejmij pokrywe przedniq. 

5. Odlacz kable zasilajace i transferu danych od zlaczy z tylu 
napedu. 



W niektorych przypadkach przed odlaczeniem kabli warto wysunac 
nieznacznie naped z wneki. 



6. Odkrec cztery wkrety (po dwa z kazdej strony) mocujace naped 
do klatki napedu O. 

7. Wysuri naped z klatki, w sposob przedstawiony na ponizszej 
ilustracji ©. 
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Aby zainstalowac naped, nalezy wykonac powyzsze czynnosci 
w odwrotnej kolejnosci. 



W przypadku instalowania napedu 5,25-calowego po raz pierwszy we 
wnece 2 nalezy najpierw wyjac naped z wneki 1, a nastepnie stuknac 
lub podwazyc metalow^ oslone zakrywajaca^ przod wneki 2. 



AOSTRZEZENIE: Po usuni^ciu ostony wewn^trzne kraw^dzie otworu 
wn^ki mogq bye ostre. 



Wyjmowanie napedu dyskietek 

1 . Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do niego 
urzadzenia zewnetrzne. 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera, a nastepnie odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

3. Zdejmij oba panele dostepu (prawy i lewy). 

4. Zdejmij pokrywe przednia.. 

5. Odlacz kabel zasilajacy i transferu danych od zlaczy z tylu 
napedu. 
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6. Odkrec cztery wkrety (po dwa z kazdej strony) mocujace naped 
do klatki napedu O. 

7. Wysuri naped od przodu podstawy montazowej ©. 




Wyjmowanie napedu dyskietek 

Aby wlozyc naped dyskietek, nalezy wykonac powyzsze czynnosci 
w odwrotnej kolejnosci. 

Wyjmowanie dolnej klatki napedu 

1 . Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do niego 
urzadzenia zewnetrzne. 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera, a nastepnie odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

3. Zdejmij oba panele dostepu (prawy i lewy). 

4. Zdejmij pokrywe przedniq. 

5. Wyjmij naped dyskietek. 
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6. Odlacz kabel zasilajacy i transferu danych od zlaczy z tylu 
wszystkich zainstalowanych napedow 3,5-calowych. 

7. Usun trzy wkrety mocujace klatke do przedniej czesci podstawy 
montazowej O, a nastepnie usun jeden wkret mocujacy dolna^ 
klatke do stalej klatki gornej z prawej strony podstawy 
montazowej ©. 

8. Wysuri dolnq klatke o okolo 1,3 cm, aby odlaczyc od gornej 
klatki ©. 




Wyjmowanie dolnej klatki nap$du 

Aby zainstalowac dolna^ klatke napedu, nalezy wykonac powyzsze 
czynnosci w odwrotnej kolejnosci. 

APRZESTROGA: Podczas instalowania wkretow mocujqcych nalezy 
zawsze zamocowac krotki wkret (ok. 0,4 cm dlugosci) z boku podstawy 
montazowej, a cztery dlugie wkrety z przodu podstawy montazowej. 
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Wyjmowanie 3,5-calowego dysku twardego 

1 . Wylacz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nastepnie wylacz wszystkie podlaczone do niego 
urzadzenia zewnetrzne. 

2. Odlacz kabel zasilajacy od gniazda sieci elektrycznej i od 
komputera, a nastepnie odlacz wszystkie urzadzenia zewnetrzne. 

3. Zdejmij oba panele dostepu (prawy i lewy). 

4. Zdejmij pokrywe przedniq. 

5. Wyjmij naped dyskietek. 

6. Odlacz kabel zasilajacy i transferu danych od zlaczy z tylu 
wszystkich zainstalowanych napedow 3,5-calowych. 

7. Wyjmij dolnq klatke napedu. 

8. Odkrec cztery wkrety (po dwa z kazdej strony) mocujace naped 
do klatki napedu. 

9. Wysuri naped z klatki. 




Wyjmowanie 3,5-calowego dysku twardego 

Aby wlozyc klatke napedu, nalezy wykonac powyzsze czynnosci 
w odwrotnej kolejnosci. 
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Wymiana baterii 



Wymienianie baterii 

Bateria znajdujaca sie w komputerze zasila zegar czasu 
rzeczywistego, a czas jej eksploatacji wynosi okolo trzech lat. 
Wymieniajac bated?, nalezy zastapic bateria^ rownowaznq do tej 
pierwotnie zainstalowanej w komputerze. Komputer jest wyposazony 
w pastylkow^ bated? litowa^ o napieciu 3 V. 



Okres eksploatacji baterii mozna wydluzyc, podlaczajac komputer do 
sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Zainstalowana w komputerze 
bateria litowa NIE jest uzywana, gdy komputer jest podlaczony do 
zrodla pradu przemiennego. 



AOSTRZEZENIE: W komputerze zastosowano wewnetrznq baterie litowq 
z dwutlenkiem manganu. W przypadku nieprawidtowego obchodzenia sie 
z bateriq istnieje ryzyko pozaru lub poparzenia substancjq chemicznq. 
Ze wzgledu na ryzyko zranienia, nalezy pamietac o nastepujqcych zaleceniach: 

■ Nie wolno ponownie tadowac baterii. 

■ Nie nalezy poddawac baterii dziataniu temperatur 
wyzszych niz 60 °C (140 °F). 

■ Baterii nie wolno rozbierac, zgniatac, przektuwac, zwierac 
jej zewnetrznych kontaktow, wrzucac do wody ani ognia. 

■ Baterie nalezy wymieniac tylko na baterie firmy 
HP/Compaq odpowiedniq dla tego produktu. 



APRZESTROGA: Przed przystqpieniem do wymiany baterii nalezy 
pamie tac o wykonaniu kopii zapasowej ustawien pamieci CMOS. Wyjecie 
baterii z komputera powoduje wyzerowanie ustawien pamieci CMOS. 
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Baterii, pakietow baterii ani akumulatorow nie wolno wyrzucac do 
pojemnikow na smieci. Baterie nalezy przekazac do recyklingu, oddac 
do prawidlowego skladowania dystrybutorowi odpadow lub zwrocic 
autoryzowanemu przedstawicielowi firmy HP/Compaq. 



APRZESTROGA: Wyladowania elektrostatyczne mogq uszkodzic 
elektroniczne elementy komputera lub jego urzqdzenia dodatkowe. Przed 
przystqpieniem do wykonywania opisanych ponizej czynnosci nalezy 
pozbyc sie nagromadzonych ladunkow elektrostatycznych, dotykajqc 
uziemionego obiektu metalowego. 



1 . Przygotuj komputer do demontazu. 

2. Zdejmij prawy panel dostepu. 



Aby uzyskac dostep do baterii, konieczne moze bye wyjecie karty 
rozszerzen. 

3. Odszukaj baterie i jej uchwyt na plycie glownej. 

4. W zaleznosci od typu uchwytu baterii na plycie glownej, wykonaj 
ponizsze czynnosci w celu wymiany baterii. 
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c. Aby zainstalowac nowq baterie, wsuri jej brzeg pod krawedz 
uchwytu, biegunem dodatnim skierowanym w gore. Nacisnij 
drugi brzeg baterii. Metalowy zacisk powinien wyskoczyc 
ponad brzeg baterii. 




Wyjmowanie baterii typu 7 
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Typ 2: 

a. Aby zwolnic baterie z uchwytu, nacisnij zacisk 
przytrzymujacy baterie O. 

b. Wyjmij bated? z uchwytu ©. 




Wyjmowanie baterii typu 2 

c. Wsuri nowq bated?. Uchwyt automatycznie zamocuje baterie 
w prawidlowej pozycji. 



Po wlozeniu baterii wykonaj ponizsze czynnosci w celu ukohczenia 
procedury wymiany. 



5. Zaloz pokrywe komputera lub panel dostepu. 

6. Podlacz kabel zasilajacy do gniazda sieci elektrycznej i wlacz 
komputer. 

Za pomocq programu Computer Setup ustaw ponownie date i godzine, 
hasla oraz inne wartosci ustawieri systemu. Informacje na ten temat 
znajdujq sie w Podreczniku do programu Computer Setup (F10). 
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Obstuga komputera i przygotowanie 

go do transportu 



Obstuga komputera 

Przy obsludze komputera i monitora nalezy postepowac zgodnie 
z ponizszymi wskazowkami: 

■ Komputer nalezy umiescic na stabilnej i plaskiej powierzchni. 

Z tylu komputera i nad monitorem nalezy pozostawic co najmniej 
3 cale (ok. 7,6 cm) wolnej przestrzeni, aby umozliwic swobodny 
przeplyw powietrza. 

■ Nie wolno korzystac z komputera przy zdjetej obudowie lub 
panelu bocznym. 

■ Nie wolno w zaden sposob blokowac otworow wentylacyjnych, 
gdyz utrudni to swobodny przeplyw powietrza. 

■ Komputer nalezy chronic przed wilgociq, bezposrednim 
oddzialywaniem swiatla slonecznego oraz nadmiernie wysokimi 
lub nadmiernie niskimi temperaturami. 

■ Komputer i klawiature nalezy chronic przed kontaktem 
z plynami. 

■ Nie wolno zaslaniac szczelin wentylacyjnych monitora zadnym 
materialem. 

■ Przed przystapieniem do wykonywania wymienionych nizej 
czynnosci nalezy zawsze wylaczyc komputer. 

□ Obudowe komputera nalezy czyscic za pomocq miekkiej 

i wilgotnej tkaniny. Uzywanie srodkow czyszczacych moze 
zniszczyc powierzchnie lub spowodowac jej odbarwienie. 

□ Od czasu do czasu nalezy przeczyscic otwory wentylacyjne 
komputera. Niektore rodzaje wlokien i inne ciala obce mogq 
zablokowac szczeliny wentylacyjne i ograniczyc przeplyw 
powietrza. 
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Srodki ostroznosci przy obchodzeniu si§ 
z nap^dem optycznym 

Podczas obslugi lub czyszczenia napedu optycznego nalezy 
przestrzegac ponizszych zaleceri. 

Obsiuga 

■ Nie wolno przesuwac napedu podczas pracy Moze to 
spowodowac bledy podczas odczytywania danych. 

■ Nalezy unikac poddawania napedu naglym zmianom temperatur, 
gdyz moze to powodowac uszkodzenia wewnatrz urzadzenia. 
Jezeli naped jest wlaczony, a temper atura nagle ulegnie 
gwaltownej zmianie, nalezy odczekac przynajmniej godzine, 

a nastepnie wylaczyc zasilanie. Po natychmiastowym 
przystapieniu do uzywania napedu moga^ sie pojawic problemy 
z odczytywaniem danych. 

■ Nalezy unikac umieszczania napedu w miejscu, gdzie bedzie on 
narazony na duzq wilgotnosc, skrajne temperatury, drgania 
mechaniczne lub bezposrednie dzialanie swiatla slonecznego. 

Czyszczenie 

■ Panel przedni oraz elementy sterujace nalezy czyscic miekkq 
sciereczkq - sucha^ lub zwilzonq w roztworze lagodnego 
detergentu. Nie wolno bezposrednio spryskiwac urzadzenia 
zadnymi srodkami czyszczacymi. 

■ Nie wolno czyscic urzadzenia rozpuszczalnikami (na przyklad 
alkoholem lub benzenem), poniewaz substancje te moga^ 
uszkodzic powierzchnie. 

Srodki bezpieczehstwa 

Jezeli do napedu przedostanie sie jakis obiekt lub plyn, nalezy 
niezwlocznie odlaczyc komputer od zasilania i dostarczyc go do 
autoryzowanego punktu serwisowego firmy HP 
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Przygotowanie do transportu 

Przygotowujac komputer do transportu, nalezy postepowac zgodnie 
z ponizszymi wskazowkami: 

1. Utworz kopie zapasowe danych znajdujacych sie na dysku 
twardym i umiesc je na dysku sieciowym lub nosniku 
wymiennym. Zadbaj o to, aby nosniki zawierajace kopie 
zapasowe nie byly w czasie przechowywania lub transportu 
poddawane dzialaniu impulsow elektrycznych ani 
magnetycznych. 



Dysk twardy jest blokowany automatycznie po wylaczeniu zasilania 
komputera. 



2. Wyjmij wszystkie nosniki wymienne oraz napedy MultiBay, 
a nastepnie umiesc jew osobnym miejscu. 

3. Wylacz komputer i urzadzenia zewnetrzne. 

4. Wyjmij wtyczke kabla zasilaj^cego z gniazda sieci elektrycznej, 
a nastepnie z komputera. 

5. Zapakuj elementy komputera, napedy MultiBay i urzadzenia 
zewnetrzne do ich oryginalnych lub podobnych opakowan, 

z odpowiedniq ilosciq materialu tlumiacego w celu ich 
zabezpieczenia. 



Instrukcja obslugi sprz$tu 



3-3 



4 



Wyladowania elektrostatyczne 



Ladunki elektrostatyczne znajdujace sie na ciele czlowieka lub innym 
przewodniku moga^ doprowadzic do uszkodzenia plyty glownej lub 
innych czulych elementow czy urzadzeri. Moze to spowodowac 
ograniczenie trwalosci urzadzenia. 

Zapobieganie wyladowaniom elektrostatycznym 

Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyladowaniami 
elektrostatycznymi, nalezy przestrzegac nastepuj^cych zalecen: 

■ Aby uniknac bezposredniego kontaktu urz^dzen ze skora^ nalezy 
je przechowywac i transportowac w specjalnych opakowaniach 
antystatycznych. 

■ Elementy czule na wyladowania nalezy przechowywac 

w opakowaniach, az do momentu zainstalowania ich w stacjach 
roboczych, zabezpieczonych przed wyladowaniami 
elektrostatycznymi. 

■ Przed wyjeciem urzadzenia z opakowania nalezy je umiescic na 
uziemionej powierzchni. 

■ Nalezy unikac dotykania bolcow, przewodow lub ukladow. 

■ Przed dotknieciem elementow lub ukladow czulych na 
wyladowania trzeba zawsze pamietac o wlasciwym uziemieniu. 
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Metody uziemiania 

Dostepnych jest kilka metod uziemiania. Nalezy skorzystac z jednego 
z nich przed dotknieciem lub przystapieniem do instalowania 
elementow czulych na wyladowania. 

■ Na nadgarstek nalezy zakladac opaske uziemiajacq, polaczonq 
przewodem uziemiajacym z podstaw^ montazowq komputera lub 
sama^ stacjq robocz^. Opaski takie to elastyczne opaski 
uziemiajace, posiadajace opor minimum 1 megaoma 

+/- 10 procent. Prawidlowe uziemienie zapewnia opaska 
przylegajaca do skory. 

■ Podczas pracy wykonywanej na stojaco nalezy stosowac opaski 
na stopy, palce u nog lub buty. Stojac na przewodzacej podlodze 
lub macie rozpraszajacej, nalezy stosowac opaski na obie stopy. 

■ Nalezy uzywac przewodzacych narzedzi serwisowych. 

■ Nalezy uzywac przenosnego zestawu serwisowego 
wyposazonego w skladanq mate rozpraszajaca^ ladunki 
elektrostatyczne. 

Zalecany sprzet do uziemienia mozna nabyc u autoryzowanego 
dystrybutora, sprzedawcy lub serwisanta produktow firmy HP. 



Wiecej informacji o wyladowaniach elektrostatycznych mozna 
uzyskac u autoryzowanego dystrybutora, sprzedawcy lub serwisanta 
produktow firmy HP. 
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